2026 Taiwan-U.S. Summit on Technology Talent, Innovative R&D and Industrial Investment Cooperation
台灣學聯 2026 臺美科技人才、創新研發暨產業投資合作高峰會

University Technology Achievements and Collaboration Needs Application Form
大學技術成果暨合作需求申請表

I. Basic Information
（基本資料）
① University Name:（學校名稱）
② College:（學院）
③ Department / Institute / Research Center: （科系／研究所／研究中心）
④ Technology Transfer Office (TTO): （技術移轉單位）
⑤ Professor / Research Team Name: （教授／研究團隊名稱）
⑥ Title: （職稱）
⑦ Contact Person: （聯絡人）
⑧ E-mail: （郵件）
⑨ Phone: （電話）


II. Basic Technology Information 
（技術基本資訊）
① Technology / Product Title: （技術／產品名稱）
② Technology Fields (Multiple selections allowed) （技術領域，可複選）
□ AI Artificial Intelligence （AI人工智慧）
□ Semiconductor （半導體）
□ Robotics （機器人）
□ Automation （自動化）
□ Smart Manufacturing （智慧製造）
□ Aerospace Technology （航太科技）
□ New Materials （新材料）
□ Optoelectronics （光電）
□ Green Energy （綠能）
□ Communications （通訊）
□ Quantum Technology （量子科技）
□ Cybersecurity （資安）
□ Other （其他）:


III. Technology Overview (Please describe within 300 words) 
（技術概要，請以300字內說明）
Including: Technology features / Innovativeness / Problems solved / Key advantages
（包括，技術特色／創新性／解決哪些問題／主要優勢）
Answer（回答）: 


IV. Current Development Achievements, please check:
（目前開發成果，請勾選）
□ Proof of Concept （概念驗證）
□ Prototype （原型）
□ Testing Completed （已完成測試）
□ Has Customers （已有客戶）
□ Commercialized （已商品化）
□ Mass Production （已量產）


V. Technology Readiness Level (TRL), please check:
（技術成熟度（TRL），請勾選）
□ TRL 1 Basic Research （基礎研究）
□ TRL 2 Technology Concept Formulation （技術概念）
□ TRL 3 Experimental Proof of Concept （實驗驗證）
□ TRL 4 Laboratory Prototype （實驗室原型）
□ TRL 5 Medium-Scale Validation （中型驗證）
□ TRL 6 Engineering Prototype （工程原型）
□ TRL 7 Field Testing （場域測試）
□ TRL 8 Commercial Validation （商業驗證）
□ TRL 9 Commercialized （已商業化）


VI. Intellectual Property Rights, are there existing patents:. 
（智慧財產權，是否已有專利）
□ Patent Obtained（已取得專利）
     Patent Name（專利名稱）: 
     Patent Country （專利國家）:
     Patent Number （專利號碼）:
□ Patent Applied （已申請專利）
□ Not Yet Applied （尚未申請）


VII. Current Collaboration Needs (Multiple selections allowed):
（目前合作需求，可複選）
□ Technology Licensing （技術授權）
□ Joint R&D （共同研發）
□ Proof of Concept (PoC) （技術驗證）
□ Prototype Co-development （共同開發）
□ OEM Collaboration （OEM合作）
□ ODM Collaboration （ODM合作）
□ Clinical Collaboration （臨床合作）
□ Industry-Academia Collaboration （產學合作）
□ Investment Collaboration （投資合作）
□ Seeking Startup Teams （尋找新創團隊）
□ Establish Spin-off (University Spinoff Company) （成立Spin-off大學衍生公司）
□ Other （其他）:



VIII. Expected Collaboration Industries:
（預計合作產業）
□ Semiconductor （半導體）
□ AI （AI）
□ Electronics （電子）
□ ICT （ICT）
□ Robotics （機器人）
□ Aerospace （航太）
□ Defense （國防）
□ Automotive （汽車）
□ ESG （ESG）
□ Energy （能源）
□ Chemical （化工）
□ Materials （材料）
□ EdTech （教育科技）
□ Other （其他）:


IX. Technology Advantages:
（技術優勢）
Please briefly describe the advantages / cost / efficiency / patent barriers / market competitiveness 
compared to existing market technologies.（請簡述，相較市場既有技術之優勢／成本／效率／專利壁壘／市場競爭力）
Answer （回答）:


X. Market Applications
（市場應用）
Applicable industries（可應用於哪些產業）:
Estimated market size（預估市場規模）:


XI. Desired Type of Collaborating Enterprises
（希望合作企業類型）
□ Large Enterprises（大型企業）
□ Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) （ 中小企業）
□ Startups（新創公司）
□ Venture Capital (VC) （創投）
□ Government Research Institutions（政府研究機構）
□ Manufacturers（製造商）
□ System Integrators（系統整合商）
□ Channel Partners（通路商）
□ Other（其他）:


XII. Exhibition Content, will it be exhibited this time:
（展示內容，本次是否展示）
□ Prototype（原型）
□ Sample（樣品）
□ Demo（ Demo）
□ AI System（AI系統）
□ Software Platform（軟體平台）
□ Chip（晶片）
□ Sensor（感測器）
□ New Materials（新材料）
□ Poster（海報）
□ Video（影片）
□ Other（其他）:


XIII. Pitch Session (5-minute proposal)
（提案會議，5分鐘提案）
Please provide Pitch Title  （請提供提案標題）
One-sentence introduction （一句話介紹）:


XIV. Matchmaking Needs
（媒合需求）
① Desired Type of Matchmaking Enterprises （希望媒合企業類型）:
② Desired Number of Matchmaking Companies to Arrange （希望安排媒合家數）:
□ 3 Companies （3家）
□ 5 Companies（5家）
□ 8+ Companies（8家以上）


XV. Attachments, please provide electronic files:
（附件，請提供電子檔）
□ Technology Presentation (PDF) （技術簡報）
□ Technology Introduction (One Page) （技術介紹）
□ Prototype Photos （Prototype照片）
□ Patent Information（專利資料）
□ Product Video（產品影片）
□ Experimental Results（實驗成果）
□ Company / Spin-off Introduction（公司／Spin-off介紹）
